
  

 ใบงานที่ 12 หน่วยที่ 12 

วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องตน้ สอนคร้ังที่ 16 
ชื่อหน่วย การบดักรี เวลารวม 4 ชัว่โมง 

เรื่อง การบดักรี เวลา 4 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรยีนรู ้
 จุดประสงค์ทั่วไป 
  1. เพื่อให้มีทกัษะเทคนิคการบดักรีในงานอิเล็กทรอนิกส์  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
 1. เลือกอุปกรณ์ที่ใชใ้นการบดักรีได ้
 2. บดักรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได ้
 3. น าการบดักรีไปใชง้านได ้

เครื่องมือและอปุกรณ์ 
 1. หัวแร้ง        1 ตวั 
 2. คีมตดั        1 ตวั  
 3. คีมจบั        1 ตวั 
 4. ที่ดูดตะกัว่        1 อนั 
 5. ตะกัว่         1 มว้น 
 6. แผ่นปร้ินเอนกประสงค ์(ไข่ปลา) ขนาด 5×7 CM.   1 แผ่น 
 7. Socket IC DIP 16 PIN       2 อนั 
 8. ตวัตา้นทาน        10 ตวั 
 9. ผา้เช็ดหัวแร้ง        1 ผืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน 
 1. ให้นกัเรียนน าตวัตา้นทานจ านวน 5 ตวัใส่ลงปร้ินเอนกประสงค ์โดยเวน้ระยะห่างเพ่ือ 

ความเหมาะสม ดงัรูปที่ 12.1(ก) และ รูปที่ 12.1(ข) เพื่อบดักรี 
 

 

 

 

 

 

 
 

              รูปที่ 12.1 (ก) การลงตวัตา้นทานดา้นบน 
 
 
 
 
 
  
                 รูปที่ 12.1 (ข) การลงตวัตา้นทานดา้นล่าง 

2. บดักรีขาตวัตา้นทานจ านวน 5 ตวั พร้อมตดัขาดว้ยคีมตดัให้เรียบร้อย แสดงดงัรูปที่ 12.2  
        
 
 
 
 
 

          รูปที่ 12.2 การบดักรีตวัตา้นทานและตดัขาตวัตา้นทาน 
 
 
 
 
 



  

 3. ให้นกัเรียนใส่ตวัตา้นทานจ านวน 5 ตวัที่เหลือลงแผ่นปร้ินเอนกประสงคแ์สดงดงั 
 รูปที่ 12.3 (ก) และ รูปที่ 12.3 (ข) เพื่อบดักรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          รูปที่ 12.3 (ก) การลงตวัตา้นทานดา้นบน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          รูปที่ 12.3 (ข) การลงตวัตา้นทานดา้นล่าง 
 4. บดักรีขาตวัตา้นทานดงัรูปที่ 12.4 พร้อมตดัขาดว้ยคีมตดัให้เรียบร้อย แสดงดงัรูปที่ 12.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              รูปที่ 12.4 การบดักรีตวัตา้นทานดา้นล่าง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 5. ให้นกัเรียนน า Socket IC DIP 16 PIN ใส่ลงแผ่นปร้ินเอนกประสงค ์แสดงดงัรูปที่ 12.5  
 เพื่อฝึกบดักรีในระยะใกล ้
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                     รูปที่ 12.5 การลง Socket IC DIP 16 PIN 

 6. บดักรี Socket IC DIP 16 PIN ให้เรียบร้อย แสดงดงั รูปที่ 12.6        
 

   
 
 
 
 
 
             รูปที่ 12.6 การบดักรี Socket IC DIP 16 PIN 

 
สรุปผลการทดลอง  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 



  

คำถามท้ายการทดลอง 
 1. จงบอกอุปกรณ์ที่ใชใ้นการบดักรี มาอยา่งละเอียด 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

    2. จงบอกการบดักรีที่ดีมาอยา่งนอ้ย 5 ขอ้ 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 


